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Patent trwa od dnia 31 grudnia 1959 r.

Przedmiiotem wynalazku jest sposéb metali-
zacji, zwlaszcza aluminizowania lamp oscylo-
skopowych za pomocg toluenowego roztworu
polimetakrylanu metyilu.

W celu zwigkszenia jasno$ci i kontrastowo-
§ci obrazéw w lampach oscyloskopowych,
w szczegblnosci kineskopowych, stosuje sig na-
kladanie na wewngtrzng powierzchni¢ lumino-
foru warstwy aluminiowej odbijajgcej, kieru-
jace do wneltrza lampy promienie katodolumi-
nescencyjne, emitowane przez luminofor msku-
tek uderzefi strumienia elektronéw.

Znane dotychczas sposoby metalizacji lamp
kineskopowych polegajg na pokrywaniu war-
stwy luminoforu cienkg, wyréwnujacg powloka

*). Wladciciel patentu oéwiadczyl, ze wspoél-
twércami wynalazku sg Rajmund Izbaner, Ka-
zimierz Malikowski- oraz Michalina Piotrowska.

nitrocelulozy, napylang aluminium. Powloka
nitrocelulozy jest tworzona w postaci wierzch-
niej blonki na zwierciadle wody pokrywajacej
luminofor, ktéra nastepnie, po o;dcia,gm;iéoiu Wwo-
dy, osiada na jego powierzchni i zostaje napylo-
na aluminium. Powyzszy sposéb posiada te za-
sadniczg wade, Ze wymaga zastosowania spe-
cjalnych kosztownych gatunkéw nitrocelulozy,
a ponadto proces technologiczny, mimo prowa-
dzenia go w specjalnych warunkach tempera-
tury, wilgotnosci itp., jest bardzo trudny i po-
woduje powstawanie duzej iloSci brakéw, zwla-
szcza wskutek peknie¢ i pofaldowan warstwy
nitrocelulozy.

Znane sj rowniez sposoby metalizacji ekra-
now lamp kineskopowych polegajace na pokry-
waniu luminoforu cienkg warstwg roztworu po-
limetakrylanu butylu, drogg natryskiwania za
pomoca specjalnych urzadzen, -a nastgpnie na-



pylahiu jej aluminfum’ ofaz usuwaniu wyréw-
nujacej warstwy polimetakrylanu butylu przez
wypalame Wada tego sposobu jest wysoki
koszt stosowanego tworzywa oraz koniecznoéé
instalowania bardzo skomplikowanych urza-
dzei natryskowych, a ponadto trudna techno-
logia wypalania btonki polimetakrylanu buty-
lu, ktéry stanowi cxezkn (wysokowmcy) po-
limer

Wszystkie powyzsze wady usuwa sposob me-
talizacji lamp oscyloskopowych (zwlaszcza ki-
neskopowych) wediug wynalazku dzieki temu,
ze polega na utworzeniu warstwy wyréwnujacej
z lepiku, zawierajacego roztwér polimetakryla-
nu metylu znacznie tanszy i bardziej lotny od
polimetakrylanu butylu, a 'skomqprl;i;kowana me-
tode natryskiwania zastapiono w nim rozlewa-
niem grawitacyjnym roztworu mna zwilzonej
warstw1e lummoforu

e

Metahzacja Ia.mp oscyloskopowych sposobem
wedlug wynalazku ma przebieg ponizej poda-
ny. Warstwe luminoforu, stanowigca ekran
lampy oscyloskopowej, zwilza sie niskoprocen-
towym roztworem zasadowym, na przyklad
roztworem krzemianu potasu a nastepnie po od-
kropleniu resztek roztworu rozlewa si¢ na niej
lepik, stanowigcy kilkunastoprocentowy roz-
twér zywicy polimetakrylanu metylu w tolu-
enie plastyfikowanej, za pomocg ftalanu dwu-
butylu i rozprowadza-  si¢ go na pewierzchni
ekranu przez odpowiednie jej nachylenie —
recznie lub na aparacie przechylowym. Nad-
miar lepiku wylewa si¢ z banki lampy, usta-
wiajac go pod katem mnachylenia 40 do 50°,
dzieki czemu splywa on waska strugsa, pokry-
wajge tylko nieznaczng powierzchnie bocznej
$cianki balonu. Slady tej strugi zmywa sie na-
stepnie z powierzchni bocznej balonu lampy
strumieniem wody destylowanej, a ze stoiko-
wego zakonczenia balonu — acetonem. Powlo-
ka polimeru, pokrywajaca luminofor, podlega
nastepnie suszeniu strumieniem lekko ogrza-
nego powietrza, doprowadzonego do wmetrza
balonu. Nastepnie, w celu zapewmienia lepsze-
go styku elektrycznego, pokrywa sie wypro-
wadzenie anody oraz cze§é stozka i szyjki ba-
lonu grafitem koloidalnym i suszy strumieniem
ogrzanego powietrza, po czym metalizuje si¢
. powierzchnie wewmetrzng balonu przez ogrze-
wanie (za pomocy grzejnika wolframowego)
i odparowywanie aluminium w préini, uzysku-
jac powloke aluminiows o gruboéci 0,1 do 0,01
mikrona. Wreszcie balon poddaje sie wygrze-

waniu w piequ komorowym w temperaturze
ckolo 400°C, w czasie ktorego nastepuje odpa-
rowanie polimeru przez pory cienkiej powloki
aluminfowej, ktéra po odparowaniu bezpoSred-
nio pokrywa warstwe luminoforu, bedac z nig
zwigzang silami adhezji.

Lepik shuzacy do pokrywania warstwy dumi- -
nofaru przed metalizacjg wytwarza sie przykia-
dowo w spos6b opisany ponizej. Do destylowa-
nego monomeru metakrylanu metylu dodaje sig
0.5 do 5% nadtlenku benzoilu stanowigcego ka-
talizator, nastepnie mieszanine przesacza sie
i ogrzewa na lazni wodnej przy zastosowaniu
chlodnicy zwrotnej. W czasie ogrzewania na-
stegpuje czeSciowa polimeryzacja monomeru, po
czym przeprowadza sie juz bez ogrzewania dal-
szg polimeryzacjg, az do zestalenia zywicy. Zy-
wice rozpuszcza si¢ nastepnie w toluenie,  two-
rzac kilkunastoprocentowy roztwér, ktéry pla-
styfikuje sie przez dodatek 20 do 50° ftalanu
dwubutylu. Tak otrzymany roztwoér pod.daje sie"
sezonowaniu przez odstanie w okresie od kilku’
do kilkunastu dni. Spos6b metalizacji wedlug
wynalazku oraz lepik- stosowany do tego sposo-
bu moze znalezé zastosowanie do wytwarzania:
wszelkich lamp oraz innych ukiadéw préznio-

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b metalizacji lamp oscyloskopowych,
znamienny tym, ze warnstwe luminoforu, sta-
nowiaca ekran lampy, zwilza sie niskopro-
centowym roztworem krzemianu potasu, a na-
stepnie rozlewa sie na niej 10—15 procento-
-wy roztwér polimeru metakrylanu metylu
w toluenie, plastyfikowany przez dodatek
30—40 procent ftalanu dwubutylu i rozpro-
wadza sie go przez odpowiednie nachylanie
powierzchni ekranu — reczme lub na apara-
cie przechylowym, po czym wylewa si¢ nad-
miar roztworu, a otrzymang na luminoforze
cienkg blonke polimeru suszy si¢ strumie-
niem lekko ogrzanego powietrza, metalizuje
przez odparowywanie metalu na przyklad
aluminium w prézni, po czym balon lampy
poddaje sie wygrzewaniu w temperaturze
400°C, w ktérej nastepuje odparowanie po-
lHmeru przez pory cienkiej powloki metalo~
wej, pokrywajacej po odparowaniu bezpo-
§rednio warstwe luminoforu i zwigzang z niq
sitami adhezji.

2. Spos6éb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze
usuwanie nadmiaru plastyfikowanego roztwo-
ru polimeru metakrylanu metylu w toluenie
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z wnetrza banki lampy wykonuje sie usta-
wiajgc banke pod katem nachylenia 40—50°,
dzieki czemu spltywa on waska struga, po
czym $lady tej strugi zmywa sie z powierz-
chni bocznej banki lampy — strumieniem
wody destylowanej, a ze stozkowego zakon-
czenia balonu — acetonem.

. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
po wysuszeniu powloki polimeru, a przed jej
metalizacjg pokrywa sie wyprowadzenie ano-

dy oraz cze§é stozka i szyjki bahki grafitem
koloidalnym w celu zapewnienia lepszego
styku elektrycznego amody z szyjka banki
lampy.
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